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摘要(译)

本发明公开了一种窄边框OLED显示器件的封装结构及封装方法，包括基
板、位于基板上表面的OLED发光区域、环氧树脂封装线、盖板和侧板，
环氧树脂封装线位于基板的上表面边缘，使得基板和盖板粘接在一起，
侧板连接在基板与盖板未密封的两侧使基板与盖板之间形成密闭空腔；
本发明的窄边框OLED显示器件的封装结构及封装方法，通过使用涂覆了
环氧树脂的不锈钢薄片封装基板与盖板未密封的两侧，用侧面密封的方
式代替传统正面密封的方式，极大限度地缩减了边框宽度，实现窄边框
屏幕的效果；由于占用基板边缘空间少，在相同尺寸的基板上，可以把
OLED元件做得更大，增加了屏幕可视区面积。
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